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Приложение 1. Внешний вид модуля

Приложение 2. Комплект принципиальных схем

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством и порядком эксплуатации модуля дискретного ввода Bi31TTL.
Руководство содержит описание модуля Bi31TTL и другие сведения, необходимые для полного использования технических возможностей и правильной его эксплуатации.

Обслуживающий персонал должен иметь общетехническую подготовку, изучить настоящее руководство и пройти инструктаж на рабочем месте по правилам эксплуатации модуля  и мерам  безопасности  при работе  с ним.

1. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА   ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение изделия

Модуль дискретного ввода Bi31TTL, далее модуль, предназначен для использования в составе комплекса дистанционного сбора информации и управления "Микроконт-Р2" в качестве устройства приема дискретных сигналов. 

1.2. Технические характеристики

· Число входов




- 31;

· Входное напряжение:

· уровень логической единицы 

MIN




- 2,4 В;

MAX




- 5 В;

· уровень логического нуля

 

MIN




- 0 В;

MAX




- 0,4 В;

· Величина входного тока



- не более 1 мА;

· Изоляция входных цепей


- оптронная;

· Допустимый потенциал между 

входными цепями и цифровой частью

- 1000 В;

· Напряжение питания



- +5 В;

· Потребляемый ток



- не более 60 мА;

· Рабочий диапазон температур


- от -10(  до +60(С;

· Относительная влажность 

окружающего воздуха



- не более 95% при 35(С;

· Исполнение по степени защиты

- IP20;

· Наработка на отказ



- 100 000 час;

· Масса





- не более 0,6 кг.

1.3. Устройство и работа 

1.3.1. Описание работы модуля

Принципиальная схема модуля приведена в приложении. Входные дискретные сигналы, через  разъемы XD1-XD4 поступают на  шинные формирователи DD1 - DD4 платы сопряжения, подключенной к основной плате вместо стабилитронов VD1 - VD2 (см. приложение 2). Перемычками X1 - X4 на плате сопряжения выбирается назначение контакта “8” разъемов XD1 - XD4. В правом по схеме  положении  - вход информационный, в левом - вход источника питания (“-ИП“) для платы сопряжения. Через элементы гальванической развязки (#T1-#T16) входные сигналы поступают на входы коммутатора (DD1-DD4) основной платы. С выходов коммутатора через шинный формирователь-усилитель (DD6) сигналы группами по 8 бит поступают на линии данных  разъема XS1.

        Разрешение работы коммутаторов осуществляется сигналом CS/, который вырабатывается дешифратором адреса модуля (DD5). Этим же сигналом разрешается работа шинного формирователя -  усилителя (DD6). Активный уровень сигнала CS/ - логический ноль. Положение переключателя (или перемычек) для выбора адреса модуля приведены в таблице 1. 

Адресными сигналами A0, A1 на коммутаторе (DD1-DD4) производится побайтная коммутация  входных сигналов с одного из входных разъемов модуля на линии данных разъема XS1.

Через  перемычки Х9 и Х10 осуществляется подача двух входных сигналов подключенных к входам IN47, IN48 (разъем XD4 ножки 7, 8) к линиям прерываний INT0, INT1 разъема XS1.


Таблица 1.

	Положение переключателя
	Установлена перемычка
	Адрес модуля

	0
	X1
	FF20(FF23

	1
	X2
	FF24(FF27

	2
	X3
	FF28(FF2B

	3
	X4
	FF2C(FF2F

	4
	X5
	FF30(FF33

	5
	X6
	FF34(FF37

	6
	X7
	FF38(FF3B

	7
	X8
	FF3C(FF3F


1.3.2. Конструкция

Модуль выполнен в пластмассовом корпусе. На переднюю панель модуля выведены разъемы для подключения входных сигналов. На заднюю панель модуля выведены переключатель для установки адреса модуля. На верхнюю боковую стенку модуля выведен разъем для подключения шины расширения. Габаритные и установочные размеры модуля приведены на рис. 1.
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Рис.1. Габаритные и установочные размеры модуля

1.4. Маркирование и пломбирование

 На лицевой панели модуля нанесены:

· наименование модуля;

· обозначения входных разъемов и элементов индикации.

Внешний вид модуля представлен в Приложении 1.

На левой боковой стенке корпуса модуля  установлена маркировочная этикетка, на которой обозначены: товарный знак и наименование предприятия-изготовителя. На правой боковой стенке корпуса установлена маркировочная этикетка с  полной маркировкой изделия  и датой его изготовления.

Пломбирование модуля  при необходимости  производится посредством установки мастичных пломб.

Маркировка модуля:

Полное условное обозначение модуля ввода дискретных сигналов Bi31TTL.

· Первые два символа обозначения - тип модуля: Bi- дискретный ввод.

· Далее - количество входов.

· Затем три символа - уровень входного сигнала: TTL - уровень входного сигнала (ТТЛ).

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Указание мер безопасности

В модуле не имеется напряжений, опасных для жизни.

2.2. Подготовка к использованию

Монтаж модуля должен производится вертикально. Крепление осуществляется двумя  винтами М4 длиной 10SYMBOL 184 \f "Symbol"15 мм.

Перед использованием модуля необходимо:

· Достать модуль из упаковки.

· Произвести внешний осмотр.

· Произвести монтаж модуля.

· Установить адрес модуля (переключателем на задней стенке).

· Подключить  к модулю шину расширения и сигналы от входных датчиков.

2.2.1. Внешние подключения

2.2.1.1. Подключение к модулю CPU МК-Р2

Подключение к модулю CPU выполняется при помощи гибкой шины расширения см.рис.2.

Максимальная длина шины расширения - 1,5 м, максимальное количество модулей ввода/вывода, подключаемых к одному CPU определяется мощностью источника питания модуля CPU, но не должно превышать 8.

Распределение сигналов шины расширения по контактам разъема XS1 модуля и их назначение приведено в принципиальной схеме на модуль.


Рис.2. Подключение модуля Bi31TTL к модулю CPU МК-Р2.        

2.2.1.2. Подключение входных сигналов

Питание входных цепей модуля должно осуществляться от внешнего источника питания напряжением 5 В(0,2 В.

Пример подключения входных сигналов к модулю приведен на рис.4. Провод "+" внешнего источника питания должен быть подключен к контактам 1(8 разъема XD5. Провод "-" внешнего источника питания должен быть подключен к контакту "8" (вход 28) разъема XD2 (если не указано иначе).

Входное напряжение должно прикладываться между входом модуля и одной из линий разъема ХD5 (СОМ11 - СОМ42).

2.3. Использование изделия

К одному модулю CPU МК-Р2 можно подключать до 8 модулей. Каждый модуль должен иметь уникальный адрес на шине расширения.

Адрес модуля устанавливается адресным переключателем, который расположен на задней панели модуля. Допустимо устанавливать переключатель в положение от 0 до 7. Временная диаграмма чтения данных из модуля приведена на рис.3. 


Рис.3. Временная диаграмма чтения данных из модуля 



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Техническое обслуживание   проводится:

· после монтажа модуля и связанной с ним аппаратуры;

· после длительного пребывания модуля (более 1 часа) в нерабочем состоянии;

· после каждого случая выхода условий эксплуатации за установленные пределы (температура, влажность и т.п.);

· периодически, не реже одного раза в 3 месяца.

К техническому обслуживанию может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

При проведении технического обслуживания необходимо осмотреть модуль и подсоединенные  к нему кабель связи и шину расширения, опробовать надежность их крепления, при необходимости подтянуть винты крепления разъемов.

При замене модуля на работающем комплекте необходимо обращать внимание на соответствие адресов заменяемых модулей.

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

К текущему ремонту модуля может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

Результаты проведения текущего ремонта отражаются в паспорте на модуль.

5. ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия хранения изделий -  в упаковке предприятия - изготовителя - по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Диапазон температур от -50 (С до +50 (С при относительной влажности до 98%. При хранении коробки с упакованными модулями должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Модули транспортируют всеми видами крытых транспортных средств кроме неотапливаемых отсеков самолетов в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

При транспортировании коробки с упакованными модулями должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

 Приложение 1


Приложение 2

Модуль дискретного ввода Bi31TTL. Схема электрическая принципиальная

* Стабилитроны VD1, VD2 отсутствуют. Вместо них подключены входы и выходы формирователей DD1 - DD4 платы сопряжения. Входы - на анод, выходы - на катод.

Приложение 2

Плата сопряжения. Схема электрическая принципиальная.
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Рис.4. Подключение дискретных датчиков к модулю Bi31TTL
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XD1, XD2, XD3, XD4 - разъемы подключе-ния входных сигна-лов


XD5 - разъем подключе-ния общих проводов
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Модуль дискретного ввода Bi31TTL.
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